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Vynélez se tykéa pojiva v maskovaci smési
vyvodti konektordl, kterd chrani maskované
¢asti vyvodl konektorfi pied psobenim paj-
ky pii hromadném pédjeni konektorit do ma-
tiénich desek elektronickych celki.

Po odstranéni maskovaci smési 1ze na
chranénou ¢ast vyvodu konektoru spolehli-
vé pripojovat vodite ovijenim.

Doposud zndmé pojivo maskovaci smeési je
na bazi silikonového kautuku. Maskovaci
smds s timto pojivem nelze hromadné od-
stratiovat, jednotlivé sejiméni smési s vyvo-
dt konektor® je obtiZné, pracné a tim i dra-
hé. Doposud se hromadné péjeni s maskova-
nim vyvodid konektordl neprovadi, coZ ma za
nasledek pocinovani vyvodl v celé délce a
tim nespolehlivé ndsledné ovijeni pfipojo-
vanych vodici.

Déle se pajeni vyvodl konektordi k matic-
nim deskdm provadi po jednotlivgch vyvo-
dech ruénd. Takto zapdjené vyvody konekto-
ru jsou jakosti zdvislé na peclivosti pracov-
nika a proti hromadnému pdjeni jsou prac-
n#jsi.

Vy$e uvedené nedostatky odstraiiuje po-
uZiti pojiva maskovaci smési podle vynéle-
zu, jehoZ podstatou je pouZiti kyselého ka-
seinu jako pojiva v mnoZstvi 40 aZ 200 g na
jeden kg maskovaci smé&si vyvod konektori
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do mati¢nich desek elektronickych celkid pri
jejich hromadném péjeni, kterd se sklada z

300 aZ 600 g karbidu kiemiku nebo boru
o velikosti zrna 5 aZ 30 um,

10 a¥ 50 g hydroxidu vépenatého Ca (OH)z,

10 aZ 40 g uhli¢itanu vdpenatého CaCOs3,

5 a¥ 20 g sififitanu sodného Na2SOs,

5 aZ 15 g fluoridu sodného NaF,

5 aZ 25 g boraxu NazH40O2.10 H20 a

0,4 aZ .15 g ekvimolarnf smési 8 — hyd-
roxychinolinu a siranu draselného
C18H14N202 . H2S04 . K2S0O4 a je doplnéna na
1000 g vodou.

Udinky pouZiti kyselého kaseinu podle vy-
néalezu jako pojiva maskovaci smési se pro-
jevuji tim, Ze povrchova vrstva kaseinu vy-
tvarfi za plsobeni roztavené cinové pajky
teplotnd i mechanicky odolnou celistvou
vrstvu na zrnech karbidového plnidla a tim
chrani pozlacené vyvody konektorti pfed po-
cinovanim.

Takto vytvrzeny kasein si ponechéva svou
ptivodni vlastnost, rozpustnost ve vodé&, kte-
rou je moZno podpofit plisobenim ultrazvu-
ku, umoZiiuje hromadné maskovani vyvodi
a hromadné péajeni i hromadné sniméni, coZ
vyrobni proces urychli a dosdhne se znat-
nych dspor na vyrobnich nédkladech.
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Priklad sloZeni maskovaci smési s poji-
vem podle vyndlezu a jeji vyrobni{ podmin-
ky:

maskovaci smés tvoii

83,2 g kyselého kaseinu,

416,6 g karbidu kiemiku neb boru o veli-
kKosti zrna 8 um,

25,0 g hydroxidu védpenatého,

20,8 g uhli¢itanu vdpenatého,

12,5 g siFi¢itanu sodného,

8,2 g fluoridu sodného,

16,5 g boraxu,

0,6 g ekvimolarni smési 8-hydroxychinoli-
nu a siranu draselného a 416,6 ml vody.

Priprava maskovaci smé&si je ndsledujici:
Jednotlivé sloZky se za sucha dokonale pro-

michaji a po pFiddni p¥islu§ného mnoZstvi
vody o teploté 30° aZ 40 °C se smés jedts
po dobu 5 minut intenzivng mich4. Déle se
nechd smés v klidu po dobu 30 min bobt-
nat. Takto pFipravenou smé&s je moZné ihned
pouZit k maskovdni, Zivotnost maskovaci
smési je cca 72 hodin.

Pracovni teplota p¥l maskovdni je 18° aZ
30 °C. Doba suSeni maskovanych &asti, tj.
vyvodh konektord, je 15 min p¥i teplots 70°
az 90 °C. Sejmuti maskovaci smési po zapé-
jeni se provede ve vodé& pfi plsobeni ultra-
zvuku. :

Maskovaci smési lze pouZit k ochrang p¥ed
pasobenim cinové péjky i pro rfizné jiné
souCésti, neZ jsou vyvody konektorfi, at jiZ
na matiénych deskéch, nebo pFi ponoru do
roztavené péjky.

PREDMET VYNALEZU

PouZiti kyselého kaseinu jako pojiva v
mnoZstvi 40 aZ 200 g na jeden kg maskovaci
smési vyvodl konektortt do mati¢nich de-
sek elektronickych celkdl pFi jejich hromad-
ném péjeni, kterd sestdva z 300 aZ 600 g kar-
bidu k¥emiku nebo péru o velikosti zrna 5

az 30 um, 10 aZ 50 g hydroxidu védpenaté-
ho, 10 aZ 49 g uhli¢itanu sodného, 5 aZ 20 g
sifi¢itanu sodného, 5 aZ 15 g fluoridu sod-
ného, 5 aZ 25 g boraxu, 0,4 aZ 1,5 g ekvimo-
larni smési 8-hydroxychinolinu a siranu dra-
selného a je doplnéna na 1000 g vodou.
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